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Herzlich Willkommen zur 11. Ausgabe unseres Newsletters! Wir hoffen, dass Sie alle schéne
Sommerferien hatten!

R&D Electronics ist der exklusive Vermarktungs-Kanal von TECHSEM, dem bekannten chinesischen
Technologie-Unternehmen, mit mehr als 48 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von
Dioden-/ Thyristor-Modulen und Scheibenzellen.

Wir freuen uns sehr, Ihnen das TECHSEM Kalkulations- und Simulations-prgramm in dieser Ausgabe
vorstellen zu kénnen. Das Softwarepaket dient als Service bei der Produktauswahl, zur
Verlustleistungs- und Temperaturberechnung. Das Programm ist ab sofort online verfigbar: www.rd-
ebusiness.com/de/service/technicalsupport. Mit Hilfe des Programms kénnen die Leistungsunterschiede
zwischen den verfigbaren Bauelementen unter anwendungsnahen Bedingungen, wie zum Beispiel
Spannungsniveau, Schaltfrequenz oder Kiihlbedingungen, deutlich gemacht werden. Durch die
Unterstlitzung dieses Programms werden Entwickler in die Lage versetzt, die richtige Entscheidung flr
die Auswahl von leistungselektronischen Bauelementen zu treffen. Bitte testen Sie es jetzt!

Alle unseren Newsletters sind auch im Webshop archiviert. Mehr Informationen erhalten Sie
unter: www.rd-ebusiness.com

Mit freundlichen GriBen
Ihr R&D Electronics Team

TECHSEM Simulationsprogramm:

Als Service bei der Produktauswahl, zur Verlustleistungs- und Temperatureberechnung bietet TECHSEM
und R&D Electronics auf ihre Homepages mit dem Simulationsprogramm ein umfangreiches kostenloses
Softwarepaket an, mit dem eine Vielzahl leistungselektronischer Schaltungen unter unterschiedlichen
Umgebungsbedingungen untersucht werden kdnnen. Dieses Hilfsmittel ist geeignet fir:

die Leistungshalbleiterauswahl beim Neudesign von Umrichtern;

Spezifikation der notwendigen Kuehleinrichtungen;

Wirkungsgradberechnung;

Berechnung von Maximaltemperaturen und Temperaturwechseln fuer
Lebensdauerabschaetzungen;

Vergleich von Produkten verschiedener Halbleitertechnologien;

Die Wahl eines optimales Preis-/Leistungs-/Groessenverhaltnisses in dem man vorhandene
Freiheitsgrade in der Systemauslegung (Schaltfrequenz, Kuehleinrichtung, Ueberlastfaehigkeit)
gegeneinander abwagt;

e Risikoabschaetzungen hinsichtlich der Streuung sowohl der Komponenten als auch von
Schaltungsparametern.

Dem Nutzer steht ein "Step by Step” Werkzeug rund um die Halbleiterauslegung zur Verfligung. Ein
Programmablauf zur schrittweisen Schaltungsbeschreibung ist wie folgt dargestellt:

1. Auswahl einer Schaltungstopologie
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Bild 1: Auswahl der Schaltungstopologie
Der Nutzer kann zwischen verschiedene Topologien, wie z.B. rectifier, AC controller, Inverter und
DC/DC converter, die fuer seine Anwendung zutreffende Schaltung wahlen. Skizzen der

Schaltungstopologie unterstiutzen die Auswahl.

2. Eingabe der elektrischen Parameter

AC/DC Converter
Circuit parameter
Input voltage Vin 400 A
b
Outputcurrent  loway | 120 A THi 3§ THSZ§ msZ§ :
lowtrms | 120 AT

o = =
Form factor Fy 1.7321 THe 3‘_‘\ s A Tz A
Input frequency  Tin 50 Hz
Overload parameter
Overload factor 1
Duration 10 &

Bild 2: Eingabe der Parameter

In diesem Schritt sind die elektrischen Parameter wie z.B. Strom, Spannung, Frequenz und
Uberlastfaktor einzugeben.

3. Selektion des geeigneten Bauelements

AC/DC Converter

Voltage range
Recommended voltage 1400 A"

Select your device

(_)Capsule type devices Dicde modules (*IThyristor modules Thyrister/Dicde hybrid modules
| HLZ5KPR = | Mo device 3 | MTC135 = | Mo device 3

Bild 3: Selektion des Bauelements

In diesem Schritt kann ein geeignetes Bauelement gemaB Gehausetyp, Spannungsebene etc.
ausgesucht werden.

4. Festlegung der Kuihlbedingungen

AC/DC-Cooling

Ambient and heat sink parameter

Ambient temperature T: 80 C
Cooling:
Predefined type Cooling method | Water cocling |
Heat sink model | Mo Heat sink  * |
Flow rate mh (air) or Vmin (liquid)
Rm[s-a.] KW
(=) Self defined heat sink Thermal conductivity | 175.6 kCalih*m*C
Hight 0.03 m
Width 0.003 m
Length 0.3 m
Profile perimeter 2.25 m
Heat sink fin number | 30 piece
Flow rate B mv's
Rins-a) 0.052 KW
(O)Self defined Ryys sy Rinjs-a) 0 KW

Bild 4: Eingabe der Kihlbedingungen und der Temperaturen

Die Kuehlbedingungen und die Ambiente Temperaturen gemaB der Applikationen kénnen im
Plattform eingegeben werden.

5. Simulationsergebnisse
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Circuit: Device:

Device classification Thyristor modules
Vin 400 W _

Device MTC135
lout 1204 Recommended voltage 1400
et rms 12004 Max. junction temparature 125 °C
fin 50 Hz Vg = 0.8v
Form factor 1.7321 fr= 2.85 mOhm
Overload factor 1 Ringc) = 0.2 KW
Overload duration 10sec _

Rinfeny = 0.08 KW
Cooling:
Ambient temperature B0 *C
Predefinred Heat Sink Self defined
Forced Air Cooling, Flow Rate: Self defined
Rinis-a) 0.052 KW

Losses and temperatures:

Steady State Overload
Lossesgeyice 45T W 457 W
Losses,, S0.2W 50.2W
Junction temperature 88.7°C 88.7°C

Evaluation:

This configuration works fine!

Bild 5: Simulationsergebnis

Fuer die festgelegten Bedingungen werden die Verluste und Chiptemperaturen fuer das
gewdhlte Bauelement berechnet. Bei Anderungswiinschen kann wieder auf die Eingabeseiten
zurlckgesprungen werden und eine Neuberechnung durchgefihrt werden.

Im Falle von Fragen zu dem Simulationswerkzeug, kontaktieren Sie uns bitte Uber info@rd-
ebusiness.com. Wir wirden uns sehr freuen, Sie zu unterstitzen!

Kostenlose Muster

Sie wollen unsere Produkte besser kennenlernen? Wir stellen Ihnen ab sofort kostenlose
Mustermengen flur bestimmte Produkttypen zur Verfligung. Wir liefern an Ihre Lieferadresse, Sie tragen
lediglich die Transportkosten ab Hong Kong. Melden Sie sich einfach in unserem Webshop an, dann
kdnnen wir Ihre Produktanfrage sofort bearbeiten: www.rd-ebusiness.com.

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr empfangen mdchten, klicken Sie bitte auf folgenden Link:


http://www.rd-ebusiness.com/de/?pk_campaign=nl102014
mailto:info@rd-ebusiness.com
http://www.rd-ebusiness.com/de/service/technicalsupport
http://www.rd-ebusiness.com/de/?pk_campaign=nl102014
http://www.rd-ebusiness.com/de/service/technicalsupport
http://www.rd-ebusiness.com/

